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TUF Gaming

Das TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 vereint alle wesentlichen Elemente der neuesten Intel® Prozessoren mit spieletauglichen
Funktionen und bewéahrter Haltbarkeit. Mit Komponenten in Militdrqualitat, einer verbesserten Stromversorgungslésung und einem
umfassenden Kuhlsystem Ubertrifft dieses Mainboard alle Erwartungen und bietet eine grundsolide Leistung fir Marathon-Gaming.
TUF GAMING-Mainboards werden auBBerdem strengen Hartetests unterzogen, um sicherzustellen, dass sie Bedingungen
standhalten, bei denen andere versagen kdnnten. Asthetisch ist dieses Modell mit einem geprégten Namensschild und
geometrischen Designelementen ausgestattet, die die Zuverladssigkeit und Stabilitdt der TUF GAMING-Serie widerspiegeln.

DrMOS Power Stages
12+1 Leistungsstufen, die High-Side- und Low-Side-MOSFETS und Treiber in einem einzigen Geh&use vereinen, um Leistung,
Effizienz und stabile Performance fur alle kompatiblen Intel-Prozessoren zu liefern.

Sechs-Lagen-Platinen-Design
Das mehrschichtige Platinen-Design leitet die Warme schnell um die Spannungsregler herum ab, um die Gesamtstabilitat des
Systems zu verbessern und der CPU mehr Ubertaktungsspielraum zu geben.

8+4 Pin ProCool Stromsteckerbuchsen

Im Vergleich zu den meisten Stromanschlissen sind die ASUS ProCool-Anschliisse nach strengen Spezifikationen gebaut, um vollen
Kontakt mit den Stromkabeln des Netzteils zu gewébhrleisten. Die daraus resultierende niedrigere Impedanz hilft, Hotspots und
Verbindungsprobleme zu vermeiden.

TUF-Komponenten

TUF-Spulen
Zertifizierte TUF-Spulen in Militérqualitat liefern der CPU eine felsenfeste Leistung und verbessern die Systemstabilitat.

TUF-Kondensatoren
Die schwarzen TUF 5K-Metallkondensatoren bieten eine 52 % gréBere Temperaturtoleranz und eine 2,5 Mal langere Lebensdauer
als Standard-Mainboard-Kondensatoren.

Digi+ VRM
Das integrierte Digi+ Spannungsreglermodul (VRM) ist eines der besten in der Branche, das fir eine extrem gleichméaBige und
saubere Stromversorgung der CPU zu jeder Zeit optimiert ist.

DRAM Overclocking Performance

Verbesserungen am Trace-Routing-Design ermdglichen den neuesten Intel-Prozessoren einen verbesserten Zugang zur
Speicherbandbreite. Die ASUS OptiMem II-Technologie bildet die Signalpfade des Speichers sorgfaltig Gber verschiedene PCB-
Lagen ab, um die Pfaddistanz zu verringern, und fiigt Abschirmungszonen hinzu, die das Ubersprechen deutlich reduzieren.

PCle 4.0 Unterstiitzung



Die drei PCle 4.0 M.2-Steckplatze unterstiitzen bis zu einem 22110-Geréat und bieten auBerdem NVMe SSD RAID-Unterstiitzung fir
ein unglaubliches Leistungspotenzial.

Kiihler per Design

1. VergréBerter VRM-Kiihlkorper
Die groBe Oberflache dieses Kuhlkérpers bedeckt die VRMs und Spulen, um die Warmeableitung zu verbessern

2. Optimiertes M.2-Kiihlkérperdesign
Drei M.2-Steckplatze sind mit speziellen Kuhlkdrpern ausgestattet, um die M.2-SSDs bei optimalen Betriebstemperaturen zu halten
und eine gleichbleibende Leistung und Zuverlassigkeit zu gewahrleisten.

Konnektivitat

Das TUF-GAMING B760-PLUS D4 WiFi erreicht mit der neuesten Version von PCI Express neue Hohen des Leistungspotenzials,
wahrend ein Arsenal an USB-Anschliissen zwei Typ-C-Anschlisse umfasst und Thunderbolt 4 die Kompatibilitdt und Bandbreite
noch weiter erhéht.

Mit Vertrauen zusammenbauen

Die TUF GAMING Alliance ist eine Zusammenarbeit zwischen ASUS und vertrauenswirdigen PC-Komponentenmarken, um die
Kompatibilitét einer breiten Palette von Teilen wie PC-Gehausen, Netzteilen, CPU-Kihlern, Speicherkits und mehr sicherzustellen.
Mit neuen Partnerschaften und Komponenten, die regelméaBig hinzukommen, wird die TUF Gaming Alliance noch starker werden.

SafeSlot Core+ & SafeDIMM

SafeSlot Core+ ist eine verstarkte Metallummantelung, die einem PCle-Steckplatz hinzugefligt wird, um eine Karte fest zu
installieren. Da PCle 5.0 doppelt so schnell ist wie PCle 4.0, hat ASUS die SMT-Fertigungsprozesse fir den schnelleren SafeSlot
verbessert - alles, um sicherzustellen, dass die Nutzer die héchstméglichen Datengeschwindigkeiten erhalten. Darliber hinaus
unterstitzt und schitzt die ASUS SafeDIMM-Ummantelungen Speichermodule auf ausgewahlten ASUS-Mainboards und ermdglicht
es dir, Module schnell, prézise und sicher einzusetzen.

ESD-Schutzvorrichtungen

ESD-Schutzvorrichtungen verléangern die Lebensdauer von Bauteilen und verhindern Schaden durch elektrostatische Entladungen.
Sie bieten Schutz fur Luftentladungen bis zu +/- 10 kV und Kontaktentladungen bis zu +/- 6 kV und tbertreffen damit die
entsprechenden Industriestandards von +/- 6 kV und +/- 4 kV. Oberflichenmontierte TVS-Dioden in einem dualen Inline-Gehause
schitzen deinen PC vor Spannungsspitzen.

TUF LANGuard

TUF LANGuard ist eine Innovation nach Militdrstandards, die eine fortschrittliche Signalkopplungstechnologie und hochwertige
oberflachenmontierte Kondensatoren integriert, um den Durchsatz zu verbessern und das Mainboard vor Blitzeinschldgen und
statischer Entladung zu schitzen.

Riickseitiges Anschlusspanel aus Edelstahl

TUF GAMING Mainboards haben eine korrosionsbesténdige Blende aus Edelstahl fir die rickseitigen Anschlisse, das mit
Chromoxid beschichtet ist und eine dreimal I&ngere Lebensdauer als herkdmmliche Blenden hat. Mit dieser Schutzfunktion haben die
TUF GAMING Mainboards den 72-Stunden-Salznebeltest bestanden, wéhrend andere Marken nur einen 24-Stunden-Test bestanden
haben.

M.2 Q-Latch
Die innovative Q-Latch macht es einfach, eine M.2 SSD ohne spezielles Werkzeug zu installieren oder zu entfernen. Das Design
nutzt einen einfachen Verriegelungsmechanismus, um die M.2-SSD zu sichern, so dass Schrauben benétigt werden.

Abnehmbare unverlierbare Schrauben
Spezialisierte M.2-Slot-Schrauben verringern das Risiko, dass du beim Entfernen des M.2-Kiihlkérpers irgendwo in deinem Gehause
eine Schraube fallen I&sst oder verlierst.

Q-LED
Mit den integrierten Q-LED-Fehlerbehebungsleuchten kénnen PC-Bauer schnell feststellen, ob die wichtigsten Komponenten - CPU,
Arbeitsspeicher, Grafikkarte, Laufwerke - wahrend des Starts normal funktionieren.

WiFi 6

Das Intel WiFi 6 Modul ist mit dem 802.11ax Standard kompatibel und steigert die theoretische Spitzenbandbreite auf unglaubliche
2,4 Gbps*. Was fiir Power-User vielleicht noch wichtiger ist: Er ist fir einen effizienteren Betrieb in lberflllten Netzwerken mit viel
konkurrierendem Datenverkehr optimiert. Kombiniere dein Mainboard mit ASUS WiFi 6 Routern, um das Netzwerkpotenzial von WiFi
6 voll auszuschopfen.

2,5 Gb Ethernet
Das integrierte 2,5-Gbit-Ethernet bringt deine LAN-Verbindung mit einer bis zu 2,5-fachen Verbesserung der Bandbreite auf



Vordermann. Wenn du dein vorhandenes LAN-Kabel verwendest, kannst du dieses Netzwerk-Upgrade nutzen, um flissigeres,
verzdgerungsfreies Gaming zu erleben, sofort hochauflésende Videos zu streamen und schnellere Dateilibertragungen zu genief3en.

Two-Way Al Noise Cancelation

Dieses leistungsstarke, ASUS-exklusive Dienstprogramm nutzt eine umfangreiche Deep-Learning-Datenbank, um
Hintergrundgerausche des Mikrofons™ und eingehende Audiosignale zu reduzieren und gleichzeitig die Stimmen zu erhalten.
Storendes Tastaturgeklapper, Mausklicks und andere Umgebungsgerdusche werden gedampft, sodass du beim Spielen oder
Telefonieren mit hervorragender Klarheit héren und gehért werden kannst.

Adressierbarer Gen 2 RGB Header

Drei adressierbare Gen 2 RGB-Header unterstitzen bis zu 500 LEDs an Gen 2 RGB-Geraten und ermdglichen es Aura Sync, die
Lichteffekte in deinem gesamten System automatisch anzupassen. Die neuen Header bieten auBBerdem volle Abwartskompatibilitét
mit bestehenden Aura Sync-Geraten.

Zusammenfassung

Das TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 vereint alle wesentlichen Elemente der neuesten Intel® Prozessoren mit spieletauglichen
Funktionen und bewéhrter Haltbarkeit. Mit Komponenten in Militdrqualitat, einer verbesserten Stromversorgungslésung und einem
umfassenden Kihlsystem Ubertrifft dieses Mainboard alle Erwartungen und bietet eine grundsolide Leistung fir Marathon-Gaming.
TUF GAMING-Mainboards werden auBBerdem strengen Hartetests unterzogen, um sicherzustellen, dass sie Bedingungen standhalten,
bei denen andere versagen kénnten. Asthetisch ist dieses Modell mit einem gepragten Namensschild und geometrischen
Designelementen ausgestattet, die die Zuverlassigkeit und Stabilitdt der TUF GAMING-Serie widerspiegeln.

DrMOS Power Stages
12+1 Leistungsstufen, die High-Side- und Low-Side-MOSFETS und Treiber in einem einzigen Gehduse vereinen, um Leistung,
Effizienz und stabile Performance fir alle kompatiblen Intel-Prozessoren zu liefern.

Sechs-Lagen-Platinen-Design
Das mehrschichtige Platinen-Design leitet die Warme schnell um die Spannungsregler herum ab, um die Gesamtstabilitdt des Systems
zu verbessern und der CPU mehr Ubertaktungsspielraum zu geben.

8+4 Pin ProCool Stromsteckerbuchsen

Im Vergleich zu den meisten Stromanschliissen sind die ASUS ProCool-Anschliisse nach strengen Spezifikationen gebaut, um vollen
Kontakt mit den Stromkabeln des Netzteils zu gewéhrleisten. Die daraus resultierende niedrigere Impedanz hilft, Hotspots und
Verbindungsprobleme zu vermeiden.

TUF-Komponenten

TUF-Spulen
Zertifizierte TUF-Spulen in Militarqualitat liefern der CPU eine felsenfeste Leistung und verbessern die Systemstabilitat.

TUF-Kondensatoren
Die schwarzen TUF 5K-Metallkondensatoren bieten eine 52 % gréBere Temperaturtoleranz und eine 2,5 Mal langere Lebensdauer als
Standard-Mainboard-Kondensatoren.

Digi+ VRM
Das integrierte Digi+ Spannungsreglermodul (VRM) ist eines der besten in der Branche, das fur eine extrem gleichmaBige und saubere
Stromversorgung der CPU zu jeder Zeit optimiert ist.

DRAM Overclocking Performance

Verbesserungen am Trace-Routing-Design ermdglichen den neuesten Intel-Prozessoren einen verbesserten Zugang zur
Speicherbandbreite. Die ASUS OptiMem II-Technologie bildet die Signalpfade des Speichers sorgfaltig Giber verschiedene PCB-Lagen
ab, um die Pfaddistanz zu verringern, und fiigt Abschirmungszonen hinzu, die das Ubersprechen deutlich reduzieren.

PCle 4.0 Unterstiitzung
Die drei PCle 4.0 M.2-Steckplatze unterstiitzen bis zu einem 22110-Gerét und bieten auBerdem NVMe SSD RAID-Unterstltzung fiir
ein unglaubliches Leistungspotenzial.

Kiihler per Design

1. VergroBerter VRM-Kiihlkérper
Die groBe Oberflache dieses Kihlkérpers bedeckt die VRMs und Spulen, um die Warmeableitung zu verbessern



2. Optimiertes M.2-Kiihlkoérperdesign
Drei M.2-Steckplatze sind mit speziellen Kiihlkérpern ausgestattet, um die M.2-SSDs bei optimalen Betriebstemperaturen zu halten
und eine gleichbleibende Leistung und Zuverlassigkeit zu gewahrleisten.

Konnektivitat

Das TUF-GAMING B760-PLUS D4 WiFi erreicht mit der neuesten Version von PCI Express neue Hohen des Leistungspotenzials,
wahrend ein Arsenal an USB-Anschllissen zwei Typ-C-Anschliisse umfasst und Thunderbolt 4 die Kompatibilitdt und Bandbreite noch
weiter erhoht.

Mit Vertrauen zusammenbauen

Die TUF GAMING Alliance ist eine Zusammenarbeit zwischen ASUS und vertrauenswirdigen PC-Komponentenmarken, um die
Kompatibilitét einer breiten Palette von Teilen wie PC-Gehdusen, Netzteilen, CPU-Klhlern, Speicherkits und mehr sicherzustellen. Mit
neuen Partnerschaften und Komponenten, die regelmafig hinzukommen, wird die TUF Gaming Alliance noch starker werden.

SafeSlot Core+ & SafeDIMM

SafeSlot Core+ ist eine verstarkte Metallummantelung, die einem PCle-Steckplatz hinzugefigt wird, um eine Karte fest zu installieren.
Da PCle 5.0 doppelt so schnell ist wie PCle 4.0, hat ASUS die SMT-Fertigungsprozesse fiir den schnelleren SafeSlot verbessert -
alles, um sicherzustellen, dass die Nutzer die h6chstmdglichen Datengeschwindigkeiten erhalten. Dariiber hinaus unterstiitzt und
schitzt die ASUS SafeDIMM-Ummantelungen Speichermodule auf ausgewahlten ASUS-Mainboards und ermdglicht es dir, Module
schnell, prazise und sicher einzusetzen.

ESD-Schutzvorrichtungen

ESD-Schutzvorrichtungen verlangern die Lebensdauer von Bauteilen und verhindern Schaden durch elektrostatische Entladungen. Sie
bieten Schutz fiir Luftentladungen bis zu +/- 10 kV und Kontaktentladungen bis zu +/- 6 kV und Ubertreffen damit die entsprechenden
Industriestandards von +/- 6 kV und +/- 4 kV. Oberflachenmontierte TVS-Dioden in einem dualen Inline-Gehause schiitzen deinen PC
vor Spannungsspitzen.

TUF LANGuard

TUF LANGuard ist eine Innovation nach Militdrstandards, die eine fortschrittliche Signalkopplungstechnologie und hochwertige
oberflachenmontierte Kondensatoren integriert, um den Durchsatz zu verbessern und das Mainboard vor Blitzeinschldgen und
statischer Entladung zu schitzen.

Riickseitiges Anschlusspanel aus Edelstahl

TUF GAMING Mainboards haben eine korrosionsbesténdige Blende aus Edelstahl fur die riickseitigen Anschlisse, das mit Chromoxid
beschichtet ist und eine dreimal Iangere Lebensdauer als herkémmliche Blenden hat. Mit dieser Schutzfunktion haben die TUF
GAMING Mainboards den 72-Stunden-Salznebeltest bestanden, wihrend andere Marken nur einen 24-Stunden-Test bestanden
haben.

M.2 Q-Latch
Die innovative Q-Latch macht es einfach, eine M.2 SSD ohne spezielles Werkzeug zu installieren oder zu entfernen. Das Design nutzt
einen einfachen Verriegelungsmechanismus, um die M.2-SSD zu sichern, so dass Schrauben benétigt werden.

Abnehmbare unverlierbare Schrauben
Spezialisierte M.2-Slot-Schrauben verringern das Risiko, dass du beim Entfernen des M.2-Kiihlkérpers irgendwo in deinem Gehause
eine Schraube fallen lasst oder verlierst.

Q-LED
Mit den integrierten Q-LED-Fehlerbehebungsleuchten kénnen PC-Bauer schnell feststellen, ob die wichtigsten Komponenten - CPU,
Arbeitsspeicher, Grafikkarte, Laufwerke - wahrend des Starts normal funktionieren.

WiFi 6

Das Intel WiFi 6 Modul ist mit dem 802.11ax Standard kompatibel und steigert die theoretische Spitzenbandbreite auf unglaubliche 2,4
Gbps*. Was fiir Power-User vielleicht noch wichtiger ist: Er ist fiir einen effizienteren Betrieb in lberflllten Netzwerken mit viel
konkurrierendem Datenverkehr optimiert. Kombiniere dein Mainboard mit ASUS WiFi 6 Routern, um das Netzwerkpotenzial von WiFi 6
voll auszuschdpfen.

2,5 Gb Ethernet

Das integrierte 2,5-Gbit-Ethernet bringt deine LAN-Verbindung mit einer bis zu 2,5-fachen Verbesserung der Bandbreite auf
Vordermann. Wenn du dein vorhandenes LAN-Kabel verwendest, kannst du dieses Netzwerk-Upgrade nutzen, um flissigeres,
verzogerungsfreies Gaming zu erleben, sofort hochauflésende Videos zu streamen und schnellere Dateilibertragungen zu genief3en.

Two-Way Al Noise Cancelation

Dieses leistungsstarke, ASUS-exklusive Dienstprogramm nutzt eine umfangreiche Deep-Learning-Datenbank, um
Hintergrundgerdusche des Mikrofons* und eingehende Audiosignale zu reduzieren und gleichzeitig die Stimmen zu erhalten.
Stérendes Tastaturgeklapper, Mausklicks und andere Umgebungsgerausche werden gedampft, sodass du beim Spielen oder
Telefonieren mit hervorragender Klarheit héren und gehért werden kannst.



Adressierbarer Gen 2 RGB Header

Drei adressierbare Gen 2 RGB-Header unterstitzen bis zu 500 LEDs an Gen 2 RGB-Geraten und ermdglichen es Aura Sync, die
Lichteffekte in deinem gesamten System automatisch anzupassen. Die neuen Header bieten auBerdem volle Abwartskompatibilitdt mit

bestehenden Aura Sync-Geraten.

ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel®

Core™ 9,..., LGA 1700, DDR4-SDRAM, 192 GB

ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4. Prozessorhersteller: Intel, Prozessorsockel: LGA 1700, Kompatible Prozessoren: Intel®
Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Unterstiitzte Arbeitsspeicher: DDR4-SDRAM, RAM-
Speicher maximal: 192 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstiitzte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, SATA lll, Unterstiitzte
Speicherlaufwerke: HDD & SSD, RAID Level: 0, 1, 5, 10. Ethernet Schnittstellen Typ: 2.5 Gigabit Ethernet, Top WLAN-Standard: Wi-Fi
6 (802.11ax), WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax). Komponente
far: PC, Motherboardformfaktor: ATX, Motherboard Chipsatz Familie: Intel

Merkmale
Speicher-Controller
BIOS Unterstlitzte Speicherlaufwerke HDD & SSD
Unterstiitzte Speicherlaufwerk-  M.2, SATA Il
BIOS-Typ. ) UEFT AMI Schnittstellen
BIOS-SpeichergroBe 128 Mbit Maximale unterstiitzte Anzahl der4

Gewicht und Abmessungen

Breite 305 mm

Tiefe 244 mm
Grafik

Parallele Nicht unterstitzt

Verarbeitungstechnologie
Eingebaute Grafikadapter Nein

Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel SATA
Benutzerhandbuch Ja

Erweiterungssteckplatze

PCI-Express x1 (Gen 2
3.x)-Anschlisse
PCI-Express x16 (Gen 1

3.X)-Anschlusse

PCI Express x16-Steckplatze 1
(Gen 5.x)

Anzahl der M.2 3
(M)-Steckplatze

Verpackungsdaten
Verpackungsbreite 331 mm
Verpackungstiefe 76 mm
Verpackungshdhe 266 mm

HDD

Anzahl der unterstitzten
Speicherlaufwerke
RAID-Unterstiitzung
RAID Level

Netzwerk

Ethernet/LAN

Ethernet Schnittstellen Typ
WLAN

Top WLAN-Standard
WLAN-Standards

Bluetooth
Bluetooth-Version

Merkmale

Motherboard Chipsatz

Audio Kanéle

Produktfarbe

Komponente fiir
Motherboardformfaktor
Motherboard Chipsatz Familie
Kuhlung

Energiequelle

Unterstitzt Windows-
Betriebssysteme

Speicher

Unterstltzte Arbeitsspeicher
Anzahl der Speichersteckplatze
Arbeitsspeicher Typ

7

Ja
0,1,5,10

Ja

2.5 Gigabit Ethernet

Ja

Wi-Fi 6 (802.11ax)

802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi
4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac),
Wi-Fi 6 (802.11ax)

Ja

5.2

Intel B760

7.1 Kanéle

Schwarz

PC

ATX

Intel

Passiv

ATX

Windows 10, Windows 11

DDR4-SDRAM
4
DIMM



Paketgewicht

Prozessor

Prozessorhersteller
Prozessorsockel
Kompatible Prozessoren

Maximale Anzahl an SMP-
Prozessoren

Unterstlitzte
Prozessorsteckplatze

1,98 kg

Intel

LGA 1700

Intel® Celeron®, Intel® Core™
i3, Intel® Core™ i5, Intel®
Core™ 7, Intel® Core™ {9,
Intel® Pentium® Gold

1

LGA 1700

Speicherkanéle Zweikanalig

ECC Nein

ECC ?ompatibility Nicht-ECC
Ohne ECC Ja
RAM-Speicher maximal 192 GB
Unbuffered Speicher Ja

E/A-Anschliisse auf der Riickseite

Anzahl USB 2.0 Anschliisse 1
USB 3.2Gen 1 (3.1 Gen 1) 3
Anzahl der Anschliisse vom Typ

A

USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1
Anzahl der Anschliisse vom Typ

A

USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl 1
Anschlisse

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlisse 1

(RJ-45)

Anzahl HDMI-Anschlisse 1
HDMI-Version 21
Anzahl DisplayPort Anschlisse 1
DisplayPorts-Version 1.4
Kopfhérerausgénge 1
Line-in Ja
Mikrofon-Eingang Ja
S/PDIF-Ausgang Ja
WiFi-AP-Antennenbuchse 2

Interne E/A-Anschliisse

Anzahl USB 2.0 Schnittstellen 2
USB 3.2Gen 1 (3.1 Gen 1) 1
Anschlisse

USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1
Anschlisse

SATA lll Anschliisse 4
Front Panel Audiostecker Ja
Frontpanel-Stecker Ja
ATX Stromstecker (24-pol.) Ja
CPU Ventilatorstecker Ja

Zahl der Chassisventilatorstecker 4
Anzahl Molex Anschliisse 4pin 1

EPS Stromstecker (8-pin) Ja
Zahl der COM Stecker 1
Thunderbolt-Stiftleisten 1
12-V-Stromanschluss Ja
RGB-LED-Stiftleiste Ja

Preisénderungen und Irrttimer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.
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